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Empfehlung Ausfiihrung Schablone:
Recommendation mask design:

Schichtstarke: 150pum
Thickness: 150um

Lotpad Schablone
Solder pad mask
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Empfehlung Lotpad:
Solder pad recommendation:
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Index | Anderung Auftraggeber |Konstrukteur [Datum | Letzter Priifer |Toleranzen /Tolerances
Index | Modification Initiator Designer Date Last auditor
W.Geck
O 26,0124 E
O Werkstoff Gewicht
Material Weight
Kundenteilenummer
O Customer part number
Ursprung
Bennenung angepasst W.Geck V.Athanasi |13.07.21 | Origin Efeg‘o;gf;af AL T
. ) Teilenummer Mafstab
Léthild Schablone angepasst W.Geck V.Athanasi 020721 L-213-b :
9ep Part number Scale 51
Zeich Blaft
Neuerstellung WGeck | V.Atanasi 090621 | praying mmber L—B13-b page 171
Benennung /Title
O~ ﬂ_ @ Alle Mafie in (mn] o2 : ..
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O— abweicht, ist der deutsche Text giiltig !
) Observe protective note ISO 16016 . . .
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